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摘 要 

Finetech Japan 為 全 球 最 具 規 模 的 平 面 顯 示 器 展 之 一 ，「 第 26 屆 Finetech 

Japan 平 面 顯 示 器 與 印 刷 電 子 商 展 」於 2016 年 4 月 6 日 至 4 月 8 日 舉 行，共 吸

引 來 自 全 球 1,350 家 廠 商 參 展 ， 以 及 約 7 萬 名 業 內 人 士 蒞 會 看 展 ， 參 展 內 容 包

括 金 屬 奈 米 線 導 電 薄 膜 技 術、各 式 金 屬 導 電 油 墨 及 導 電 膠、捲 對 捲 塗 佈 技 術 ，

以 及 其 他 功 能 性 薄 膜 技 術 與 高 效 能 塑 膠 相 關 產 品 之 最 新 資 訊 。  

本 次 公 差 為 期 5 天 ， 主 要 目 的 為 赴 日 本 東 京 參 加 Finetech Japan 商 展  ， 蒐

集 軟 性 透 光 金 屬 奈 米 線 導 電 薄 膜、導 電 金 屬 膠 以 及 其 他 軟 性 印 刷 電 子 相 關 技 術

或 商 品 之 最 新 發 展 資 訊，以 作 為 本 所 日 後 執 行 高 分 子 太 陽 電 池 模 組 以 及 抗 氧 化

導 電 銅 漿 相 關 技 術 開 發 研 發 方 向 規 畫 之 參 考 。  

由 於 參 展 的 廠 商 眾 多 且 展 品 涵 蓋 領 域 相 當 廣 泛 ， 因 此 ， 本 報 告 僅 針 對 與 本

所 未 來 研 發 主 題 有 關 的 部 分 做 探 討，其 中 包 括 金 屬 奈 米 線 導 電 薄 膜 之 技 術、金

屬 導 電 膠 技 術 ， 以 及 印 刷 技 術 與 設 備 等。  

因 應 未 來 可 撓 曲 及 大 尺 寸 面 板 之 大 量 需 求 ， 相 當 多 廠 商 推 出 各 種 銀 金 屬 網

(metal mesh)技 術 來 取 代 ITO， 也 有 幾 家 廠 商 開 始 使 用 銅 金 屬 網 來 取 代 銀 金 屬

網，由 於 銀 是 貴 金 屬 且 價 格 昂 貴，因 此 以 銅 網 來 取 代 銀 網 將 是 未 來 的 趨 勢。在

金 屬 導 電 膠 方 面，除 銀 膠 外，也 有 幾 家 廠 商 開 始 開 發 銅 漿、銀 銅 殼 核 結 構 之 導

電 膠，以 及 因 應 未 來 智 慧 紡 織 需 求 所 開 發 之 伸 縮 性 產 品 之 導 電 漿，以 爭 取 未 來

導 電 漿 市 場 之 龐 大 商 機。  

此 次 Finetech 商 展 有 很 多 展 品 都 是 新 開 發 或 正 開 發 之 產 品 ， 在 廠 商 官 網 或

網 路 上 皆 找 不 到 相 關 訊 息，因 此 建 議 未 來 可 定 期 派 員 參 加 類 似 之 商 展，蒐 集 產

業 之 最 新 發 展 資 訊，以 作 為 本 所 日 後 相 關 技 術 之 研 發 規 劃、市 場 分 析 與 產 業 開

拓 之 參 考 。  
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一、目 的  

 

Finetech Japan 為全球最具規模的平面顯示器展之一，「第 26 屆 Finetech Japan 平面顯

示器與印刷電子商展」於 2016 年 4 月 6 日至 4 月 8 日舉行。除了 26th Finetech Japan 外，

尚包含了光/雷射技術(Photonix 2016) 、高功能膜(7th Film Tech Japan)、高功能塑膠(5th 

Plastic Japan)、高功能金屬(3rd Metal Japan)、及陶瓷( 1st Ceramics)等內容，六大展會同步

展示，共吸引來自全球 1,350 家廠商參展，吸引約 7 萬名業內人士蒞會看展。 

本次公差為期 5 天，主要目的為赴日本東京參加 Finetech Japan 商展 ，蒐集軟性透光

金屬奈米線導電薄膜、導電金屬膠，以及印刷技術與設備相關資訊，以作為本所日後執

行高分子太陽電池模組開發以及抗氧化導電銅漿技術開發之研發規劃、市場分析與產業

開拓之參考。 
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二、過 程  

本次公差期間自105年4月5日至4月9日止，共計五天，主要為赴日本東京國際展示場

Big Sight參加「第26屆 Finetech Japan 平面顯示器與印刷電子商展」，行程請參考下表。 

日期 行程 

4/5(二) 啟程: 中華航空(CI 108)桃園機場→東京成田機場 

4/6~8(三)~(五) 
參加「第 26 屆 Finetech Japan 平面顯示器與印刷電

子商展」 

4/9(六) 回程: 中華航空(CI 109) 東京成田機場→桃園機場 

 

本次公差詳細過程如下: 

(一)  Finetech Japan 平面顯示器與印刷電子商展為免費參觀，不過需事先在其官網

(http://www.ftj.jp/en/) 登錄並列印出電子邀請函 (如圖 1) 及附上名片兩張，使可在會

場辦理入場證。此入場證也可進入同步參展之其他五個商展 ( 包括: Photonix 2016 、

7th Film Tech Japan、5th Plastic Japan、3rd Metal Japan，以及 1st Ceramics 等商展)參觀，

此六大展會共吸引來自全球 1,350 家廠商參展，以及 7 萬名業內人士蒞會看展(如圖 2)。 

開幕當天(4/6 日)早上 9:00 我們在會場服務台取得入場證(如圖 3)，不過會場規定

只有參展廠商工作人員才能於 AM9:00 入場，參觀人士須於 AM10:00 才能入場。由

於參展的廠商眾多且展品涵蓋領域相當廣，因此，本報告僅針對與本所未來研發主

題有關的部分做說明，其中包括金屬奈米線導電薄膜之技術、金屬導電膠技術，以

及印刷技術與設備等。 

1. 在金屬奈米線取代氧化銦錫( ITO )導電薄膜之技術方面，由於觸控面板朝輕

薄、可撓曲以及大尺寸發展，ITO 導電薄膜因易脆、價格昂貴，以及稀有元素等因

素已無法符合需求，因此目前大多採用以聚對苯二甲酸乙二酯(PET)為基材的奈米銀

http://www.ftj.jp/en/)%20登錄並列印出電子邀請函
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線或奈米銅線來取代 ITO, 亦即所謂的金屬網格(metal mesh)技術，因為此結構有很多

透光的空隙，所以外觀上是透明且具有導電效果，只是受限於製造商的設備及技術

水準，一般 Mesh 線寬在 5µm 以上，會開始產生 Moire 效應，影響可視性。 

圖 4 為日本郡是(GUNZE)公司所發展之高機能透明導電薄膜，郡是公司經營觸

控面板製造已超過 25 年，目前已開發多種高機能之透明導電薄膜來取代傳統的

ITO，此公司推出的 DPT (Direct Printing Technology)薄膜(如圖 5、6)是將粒徑在數十

到數百的奈米銀粒子配置成油墨，再以高精密網印形成 20µm 線寬，300µm 至 1000µm

之方格網狀銀線，片電阻 0.5~1.6Ω/□，穿透率 78~88% (依配線間隔而定)，在印刷

時由方格網狀銀直接形成感測器之圖騰，不須額外進行蝕刻的步驟。另外，圖 7 為

Gunze 公司展出的一種開發中的環烯烴共聚物(Cyclic Olefin Copolymer, COC)薄膜，此

COC 薄膜上下皆有 Hard Coat 塗佈層，總厚度 40µm，透光度高達 92.2%，霧度(Haze)

為 0.6 %，破壞延伸度 5 %，具備不易折斷、具高表面平滑性且具高透明度，適用於

可撓式面板基板。 

圖 8 為中國大陸易暉(E-fly Optoelectronic)光電公司所推出的 MDSN (Multilayer 

Disordered Silver Nanonetwork) 透明導電薄膜，此技術強調不是使用奈米線或金屬網

格的方式而是使用創新的電漿子光學(plasmonics)概念來製作，其架構為使用上下兩

層的光學薄膜，中間夾著極薄(約 10nm)的透光銀網，此結構有助於銀網上的表面電

漿子的產生及交互作，以增強穿透率並達到低電阻之效用(如圖 9 所示)，所使用的銀

用量約只有奈米線金屬網格方式的 1/100，其片電阻約 16Ω/□，穿透率 88%，霧度

(Haze)為 0.9 %，使用弱酸(如草酸或醋酸)來進行蝕刻，以達到圖案化的目的。 

圖 10 為 C3nano 公司開發之奈米銀線透明導電薄膜，奈米銀線之線徑為 30nm，

長度約 15~25 微米，以濕式塗佈方式覆蓋於 PET 基板，另外，為提升其黏著性、耐

摩擦性與穩定性，其導電膜結構是於奈米銀線導電層上再進行上保護層(Overcoat)之

塗佈。整個透明導電膜材之片電阻可低於 60Ω/□，穿透度最低為 89%，霧度最高為

1.5%，已進入量產階段，準備切入大尺寸觸控市場，取代 ITO 以及軟性電子產品等

應用市場。  
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圖 11 為日本凸版印刷(TOPPAN)公司所生產之 55 吋靜電電容式觸控面板模組透

明導電薄膜，使用銅做為電極材料來取代 ITO 層，具有比銀更佳的抗滲移性 

(migration resistance)，可做成 10 點觸控螢幕(如圖 12 所示)。另外，3D 觸控螢幕亦使

用銅做為電極材料，即使透過塑膠外殼亦能有極佳的操作性(如圖 13 所示)。 

圖 14 為日本 KOMORI 公司所開發的 One step 量產型卷對卷金屬網格技術，僅以

一個印刷步驟便可完成金屬導線與金屬網格之製作，以取代 ITO 薄膜，兼具超薄、

窄邊框、低成本、簡單製程觸控產品之優勢。 

圖 15 為台灣工研院與黑木(KUROKI)公司合作開發之銅金屬網格觸控模組，利

用凹板轉印(gravure offset printing)方式來印製銅金屬網格之觸控面板，具超薄、軟性

及可撓曲特性，其最小銅線寬度為 3µm，透光度為 88%，片電阻約 5Ω/□(如圖 16

所示)，根據會場工研院解說人員強調他們是使用 particle-free 的方式來製作銅金屬網

格，因此我們推測應是使用有機金屬分解法 (metalorganic decomposition;MOD)方式來

製作｡  

2. 在金屬導電膠部分，傳統導電銀膠需使用高溫燒結(大於 400°C)，目的是將有機

高分子去除並提升導電金屬粒子之相連性，因此具有極佳的導電性與附著力。然而

高溫製程僅能應用於硬性基板，若要能夠使用於可撓曲的軟性基板，則需使用低溫

硬化的導電銀膠。因此，近年來低溫導電銀膠發展迅速，在會場上所看到的導電膠

也皆屬於低溫導電膠居多。 

圖 17 為 Asahi-kagaku 公司所生產之細線路印刷用銀膠，通過網印能達到線寬/

線距 40/40µm，其主要特徵是藉由減少漿料中的粗大顆粒，以改善細線印刷中會出

現之塞板，並以最適合細線印刷之黏彈性獲得無溢膠或跳印的印刷塗膜。其固化條

件為 130°C*30min，片電阻值為 90~100 mΩ/□(膜厚 10µm )，並有較低黏度(1500 dPa

･s)及超高黏度(2500 dPa･s)之區分，較低黏度比較容易操作，不過較高黏度可減少溢

膠且平整度較優越。 

圖 18 為 Asahi-kagaku 公司所生產之雷射加工用銀漿，藉由雷射切割去除多餘的

銀漿，並形成圖案化之極細線電極線路，因此與圖 15 利用印刷來形成圖案化的作法
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是不同的。其特點為雷射切割性優越，在低功率下也能獲得極佳的切割效果，在線

寬/線距上可達到 20/20µm，亦即比網印的 40/40µm 更精密很多。其固化條件為 130°

C*30min，其黏度為 400 dPa･s(比網印銀膠的黏度低很多)，片電阻值為 85mΩ/□(膜

厚 10µm )，且與 PET 基板附著性良好，可通過百格膠帶測試為 5B 等級(100/100)。 

圖 19 為 Asahi-kagaku 公司最新開發之銅膠以及銀銅殼核結構導電膠，在導電銅

膠部分，其特徵為可以抑制表面氧化，達到低電阻值 ( 80mΩ/□, 膜厚 20µm )，黏

度為 400 dPa･s，印刷的最小寬度為 100µm。若以 FR4 為基板，固化條件為

150°C*30min，在恆溫高濕 (60°C, 90%) 環境試驗下，經過 1000 小時，其片電阻僅由

31.3 mΩ/□提升至 37.3 mΩ/□，亦及變化率在 30%以內。對玻璃等硬質基板的附著

性良好，但並沒有提到可以應用到軟性基材。在銀銅殼核結構導電膠部分，係在銅

粉表面以電鍍銀的方式來處理，黏度僅有 60 dPa･s，可以利用毛刷或浸染的方式來

塗佈，片電阻值為 500mΩ/□ (膜厚 20µm)，其特點是可以室溫固化 25°C *60min，或

80°C *5min 之固化條件。 

圖 20 為 Asahi-kagaku 公司所發展之適用於伸縮性產品之導電銀漿，此亦為該公

司最新發展的技術。若以銀漿特性的發展來說，從最早的高溫銀漿僅適用於硬質基

板，然後再發展出低溫固化的銀漿以適用於可撓曲(flexible)的軟性基板，最近已開始

有廠商(例如杜邦公司)研發具伸縮性(stretchable)的銀漿，以適用於不僅需具有可撓曲

(flexible)且更需具有伸縮性(stretchable)的穿戴式電子裝置，以應用於智慧紡織品。

Asahi-kagaku 公司發展之伸縮性銀漿，其黏度為 400 dPa･s，固化條件為 100°C *30min，

片電阻值為 80mΩ/□ (膜厚 10µm) ，其附著性良好，可通過百格膠帶測試為 5B 等

級(100/100)，其特點為具有高柔軟性，對於具伸縮、扭曲、或折彎等各式各樣的形

狀都具有良好的附著力，在低溫固化下也能獲得與一般銀漿同等的阻抗值 (10-5Ω･

cm)(如圖 21)。 

圖 22 為日本 JUJO Chemical 公司所發展之銀銅殼核結構導電膠規格及展品，此

結構可避免銀的遷移現象 (silver migration)。圖 23 及圖 24 為 JUJO Chemical 公司正開

發之高柔韌性銀膠，其特性與圖 19 為 Asahi-kagaku 公司所發展之伸縮性銀漿類似，
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此特性的銀膠未來具有相當競爭力與市場優勢。另外，Bando chemical 公司也展出能

應用於體感偵測的 C-STRETCH 導電橡膠(圖 25)，透過金屬粒子與人造橡膠(elastomer)

之混和，製成具有極佳彈性的導電橡膠，現場也提供具有感測橡膠的布料進行體驗，

該公司已經針對產品特性開發出一系列智慧衣，將率先跨入運動衣物市場。我們從

網路上查到較詳細製作的方式，有興趣者可參考 Procedia Manufacturing 3(2015) 

845-849, The Flexible Interface Using a Stretch Sensor 之會議論文。 

圖 26 日本 TANAKA 公司所開發之 UV 硬化網印用銀膠，利用網版印刷技術，

在基材上以銀膏印刷出電路後，經 UV 照射約 10 秒鐘，即使處於室溫下，亦可瞬間

硬化印刷膜形成電路，並使其導通。最小線寬為 70μm（膜厚為 10μm），在 PET

薄膜上的電阻率為 10-4Ωcm，與以往使用於柔版印刷的 UV 硬化銀墨水和熱硬化銀

膏有著相同的導電性。另外，尚有韓國經營太陽能發電系統追蹤器的 PARU 公司(如

圖 27) 、大日本油墨(DIC)公司(如圖 28)、以及愛克發•吉華集團(AGFA) (如圖 29)

皆展示了他們所開發的導電膠。表 1 為上述各廠家所發展之銀漿及銀墨水之特性比

較表，為方便比較我們將片電阻統一換算成電阻率來表示。 

3. 在導電油墨印刷技術與設備方面，圖 30 為日本 KOMURA-TECH 公司所開發之

多用途印刷機，可以用於柔版( FLEXO )印刷、凹版轉印(Gravure Offset)印刷，以及高

分子凹版(Polymer Gravure) 印刷，且還可利用接觸式或非接觸式混合膜厚計評估印

刷的結果，最佳之線寬/線距為 10/30µm，在會場上該公司示範了如何快速列印電路

在 PET 基板並發送給參觀者，現場試著用指甲去用力刮，發現附著力非常好，完全

不會脫落。 

圖 31 為日本 Think Laboratory 公司所發展之微細印刷的製板技術，應用雷射加工

解析度達 25,600 dpi(Dot per inch)的加工技術，製作出各種精度的印刷凹板，精度範

圍可達 175 LPI (深度 60μm)~400 LPI(深度 10μm)(Peak to Peak 3%以內的深度精度)。

所製的凹板可以應用於觸控面板、擴散板、embossing 用版、電極等，Roller 幅寬達

1,300 mm。應用於 Metal Mesh 方面，細線印刷解析度可達 3μm，表面阻抗達 13Ω/

□，透光度超過 90%。 
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圖 32 為美國 COATING TECH 公司所生產之狹縫式塗佈模具 (slot die)，可以減

少原材料的浪費、降低產品缺陷以及提高生產率，可根據塗液流變性及製程條件運

用軟體模擬真實流道，以提供客製化之塗佈模具。 

 

表 1 各廠家所參展之銀漿及銀墨水產品特性比較表 

   公司產品 

(型號;用途) 

黏度 (25oC) 

(dPa･s) 

固化條件 

(oC/min) 

最小線寬 

(µm) 

電阻率 

(Ω-cm) 

Asahi 銀膠 

(LS-460P-1;印刷) 
2500 130/30 40 1*10-4 

Asahi 銀膠 

(LS-477L;雷射加工) 
400 130/30 20 8.5*10-5 

Asahi 銅膠 

(ACP-200;印刷) 
400 150/30 100 1*10-4 

Asahi 銀銅膠 

(PLS-1050;印刷) 
60 

25/60 或 

80/5 
--- 1*10-3 

Asahi 伸縮性銀膠 

(開發中;印刷) 
400 100/30 --- 8.5*10-5 

JUJO 銀膠 

(RK series L2;印刷) 
80±1.6 120/30 100 3*10-5 

JUJO UV 銀膠 

(RK series #232;印刷) 
150±50 

UV curing 
(750mJ/cm2) 

100 2*10-4 

JUJO 銀銅膠 

(RK series #232;印刷) 
160±32 120/15 100 1.7*10-4 

JUJO 高彈性銀膠 

(開發品;印刷) 
125±25 120/30 --- 1~3*10-4 

DIC 銀墨水 

(開發品;反轉印刷) 
--- --- 5 1*10-5 

TANAKA 銀膠 

(UV700-SR1J;印刷) 
--- 

UV curing 
10 sec 

70 1*10-4 

AGFA 銀墨水 

(SI-P1000x;印刷) 
200~600 150/7 75 7.5*10-6 

PARU 銀膠 

(PG-007;印刷) 
--- 150/10 70 5*10-6 
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圖 1 FINETECH JAPAN 商展之電子邀請函 
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圖 2 Finetech、Photonix、Film Tech Japan、Plastic Japan、Metal 以及 Ceramics 六大展會同步展示，

共吸引來自全球 1,350 家廠商參展 

 

 

圖 3 本所同仁在 FINETECH JAPAN 會場取得入場證  
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‘ 

 

 

圖 4 GUNZE 公司發展之透明導電薄膜 
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圖 5 GUNZE 公司發展之透明導電薄膜，以網印直接形成網格狀銀電極，稱之為 DPT 

(direct printing technology) 薄膜 

 

 

圖 6 GUNZE 公司之 DPT 薄膜，可以利用高精密網印形成 20µm 線寬，300µm 至 1000µm 之

方格網狀銀線 
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      圖 7 Gunze 公司展出的一種開發中的薄膜，具備不易折斷、具高表面平滑性且具高透明

度，適用於可撓式面板基板 
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圖 8 為中國大陸易暉光電公司所推出的 MDSN 透明導電薄膜 

 

 

圖 9 為中國大陸易暉光電公司所推出的 MDSN 透明導電薄膜之結構圖及其銀網之

原子力顯微鏡(AFM)圖 
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圖 10 C3nano 公司開發之奈米銀線透明導電薄膜 

 

 



第 15 頁 

 

 

圖 11 為日本凸版印刷(TOPPAN)公司推出以銅做為電極材料的 55 吋觸控螢幕及 3D 觸控螢幕 
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圖 12 日本凸版印刷(TOPPAN)公司推出以銅做為電極材料的 55 吋觸控螢幕 

 

 

圖 13 日本凸版印刷(TOPPAN)公司推出以銅做為電極材料的 3D 曲面觸控螢幕 
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圖 14 日本 KOMORI 公司所開發的 One step 量產型卷對卷金屬網格 
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圖 15 工研院與黑木(KUROKI)公司合作開發之銅金屬網格觸控模組 

 

圖 16 黑木公司之銅金屬網格觸控模組型錄 
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圖 17 Asahi-kagaku 公司所生產之細線路印刷用銀膠 
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圖 18 Asahi-kagaku 公司所生產之細線路印刷用銀膠 
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圖 19 Asahi-kagaku 公司最新開發之銅膠以及銀銅殼核結構導電膠 
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       圖 20 Asahi-kagaku 公司最新開發之銅膠(ACP-200)以及銀銅殼核結構導電膠

(PLS-1050)展示品 

 

 

 

圖 21 為 Asahi-kagaku 公司所發展之伸縮性銀漿展示品 
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圖 22 日本 JUJO Chemical 公司所發展之銀銅殼核結構導電膠規格及展品 
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圖 23 為 Asahi-kagaku 公司所發展之伸縮性銀漿規格 
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圖 24 日本 JUJO Chemical 公司正開發之高柔韌性銀膠及展示品 
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圖 25 Bando chemical 公司也展出能應用於體感偵測的 C-STRETCH 導電橡膠 
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圖 26 日本田中貴金屬工業株式會社開發之 UV 硬化網印用銀膠 
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圖 27 韓國 PARU 公司所開發之導電銀漿 
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圖 28 大日本油墨(DIC)公司開發之導電金屬油墨 
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圖 29 歐洲跨國公司愛克發集團所開發之導電漿 
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圖 30 日本 KOMURA-TECH 公司所開發之多用途印刷機及現場發送之 PET 電路板 
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圖 31 日本 Think Laboratory 公司所發展之微細印刷的製版技術 
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圖 32 (a) 美國 Coating Tech 公司所生產之狹縫式塗佈模具 (slot die) (b)流變模擬圖(c)可根據塗液

流變性及製程條件運用軟體模擬真實流道 
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三、心得 

（一） 為因應未來可撓曲及大尺寸面板之大量需求，相當多廠商推出各種銀網技術來

取代 ITO，也有幾家廠商開始使用銅網來取代銀網，由於銀是貴金屬且價格昂貴，因

此以銅網來取代銀網將是未來的趨勢。在金屬導電膠方面，除銀膠外，也有幾家廠商

開始開發銅漿、銀銅殼核結構之導電膠，以及因應未來伸縮性智慧紡織需求所開發之

導電漿，以爭取未來導電漿市場之龐大商機。 

（二） 此次參加 Finetech Japan 平面顯示器與印刷電子商展以及其他五項同時展出之

商展 ( 包括: 1st Ceramics 、7th Film Tech Japan、5th Plastic Japan、3rd Metal Japan，以

及 Photonix 2016 等商展)後，除了在目前研究領域中學習很多新知，在其他領域亦收

獲良多，其中在陶瓷展中，可以發現眾多日本廠商推出各種新材料與奈米粉體之技

術，以掌握上游原材料技術在相關先進陶瓷應用之關鍵點，在金屬展中，此次展出內

容涵蓋鐵合金、銅合金、鋁合金，和鈦合金等材料，充分展現日本對於材料科學研究

之積極投入，在塑膠展中，日本廠商沒有因為近來石油價格低迷而減緩替代性生質材

料的開發，反而在這次展覽會上看到很多由傳統材料創新提升至商業化的生質材料，

充分表現對環境之友善的積極態度，以上這些研究態度與精神都值得我們學習。 
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四、建 議 事 項 

（一） 以銅油墨取代銀油墨是未來趨勢，本所未來可針對各種產品應用端，結合各種

印刷技術，開發不同特性化與應用市場之抗氧化導電銅油墨，並建立自我之專利版圖。 

（二） 本所開發之有機太陽電池，初期可以奈米銀線基材來取代 ITO 電極，以降低有

機太陽電池大面積模組之成本，最後再以銅奈米線來取代銀奈米線，並進一步延伸至

伸縮性產品之市場。 

（三） 此次 Finetech 商展有很多展品都是新開發或正開發之產品，在廠商官網或網路

上皆找不到相關訊息，因此建議未來可定期派員參加類似之商展，蒐集產業之最新發

展資訊。 

 


